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Resumo

O objetivo deste trabalho foi analisar a evolugdo microestrutural de uma liga Al-Si hipereutética
solidificada unidirecionalmente em regime transitorio. Amostras foram analisadas segundo a pratica
metalografica, medindo-se o espacamento dendritico secundario ao longo do lingote solidificado.
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Introducdo |

Ligas metdlicas solidificadas divergem em suas
propriedades mecénicas através de sua
macroestrutura, microestrutura, porosidades e
guanto a produtos de segregacdo. Estes séo
definidos na solidificacdo da liga. A verificagéo
dos parametros microestruturais como
espacamento entre as células ou espagamentos
dentriticos, sdo uma forma de se prever o
comportamento mecanico de determinada liga.
[Pinto, 2000; Siqueira, 2002].

Resultados e Discussao

Produziu-se uma liga hipereutética Al-Si (15%
em massa de silicio) no laboratério de fundicao
do GPS (Grupo de Pesquisas em Solidificacao)
no Departamento de Engenharia de Manufatura e
Materiais (DEMM) da FEM/UNICAMP. Utilizou-se
um dispositivo de solidificagdo unidirecional
ascendente composto por um forno e um molde
cilindrico de aco com base refrigerada, e realizou-
se procedimentos metalograficos em sec¢des
transversais ao longo do lingote em diferentes
distncias a base em que se iniciou o
resfriamento. Ao obter as imagens (Figura 1)
observou-se que quanto maior a distancia da
base, os bragos dendriticos secundarios ficam
mais grosseiros.
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Figura 1. Microestruturas obtidas nas posicdes

(P) a partir da base de resfriamento a) P= 3 mm
b) P=25 mm.

Mediu-se o0s espagamentos entre 0s bracos
dendriticos secundarios (A2) para 11 diferentes
posicBes a partir da base refrigerada do lingote e
verificou-se que A2 aumenta a partir da base
refrigerada  (Figura 2), ocasionado pela
diminuicdo da taxa de resfriamento devido ao

crescimento da formacdo de um védo de ar
provocado pela contragdo diferencial da liga e das
paredes do molde, reduzindo assim a capacidade
de refrigeracdo do molde. O estudo dos
espacamentos dendriticos € importante, ja que ha
uma estreita relagdo com as propriedades do
material [Quaresma, 2000].
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Figura 2. Gréfico do Espacamento em relagéo a
posicéo.

Conclusoes

A coleta de imagens de cortes transversais com
diferentes distancias a partir da base em que se
iniciou o resfriamento da liga permitiu verificar que
houve diferentes espacamentos de bracos
dentriticos  secundarios influenciados pela
din&mica de extrac&o de calor no molde.
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